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二、说明、目录、图表目录

        FPCB--全称为Flexible Printed Circuit Board，简称FPCB或FPC，是柔性印刷电路板：是一种

利用柔性基材制成的具有图形的印刷电路板，由绝缘基材和导电层构成，绝缘基材和导电层

之间可以有粘结剂。  

        由于其具有可连续自动化生产，配线密度高，重量轻、体积小，配线错误少，可挠性及

可弹性改变形状等特性，被广泛应用于军工、国防和消费性电子产品如数码相机、手表、笔

记本电脑等领域。FPC产业链分析数据来源：公开资料整理

        21世纪以来，随着欧美国家的生产成本提高，以及亚洲地区FPC下游市场不断兴起，FPC

生产重心逐渐转向亚洲。具备良好制造业基础及生产经验的日本、韩国、中国台湾等国家和

地区FPC产业迅速成长，并成为全球FPC的主要产地。随着日本、韩国和中国台湾生产成本持

续攀升，发达国家的FPC厂商纷纷在中国投资设厂，制造中心由国外移至中国大陆，国际知

名的FPC厂商如日本NOK、日东电工和住友电工等均在中国投资设厂。近年来，中国逐渐成

为FPC主要产地，中国地区FPC产值占全球的比重不断提升，从2009年23.2%增至2014年33.8%

，预计2019年中国FPC行业产值达到57亿美元，占全球比例进一步提升至36.20%。2009-2019年

我国FPC产值规模资料来源：公开资料、中企顾问网整理

        中企顾问网发布的《2020-2026年中国FPCB市场深度评估与市场年度调研报告》依据国家

统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业的实地调研，

结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内

企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投

资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

        中企顾问网是中国权威的产业研究机构之一，提供各个行业分析，市场分析，市场预测

，行业发展趋势，行业发展现状，及各行业产量、进出口，经营状况等统计数据，中国产业

研究、中国研究报告，具体产品有行业分析报告，市场分析报告，年鉴，名录等。
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FPC生产方法主要有减成法、全加成法、半加成法：减成法是传统FPC生产的主要方法，减层



法的极限定格在20&micro;m线宽；全加成法是利用绝缘基材直接加工形成电路图形，全加成

法能制作出目前最精细的线路，但此方法需要用到半导体制造用的装臵，工艺复杂，成本高

，推广起来很有难度；半加成法是基材多选用5&micro;m的薄铜箔，有时也可把常规铜箔通过

蚀刻减薄后使用，能够制作20&micro;m以下的线路,是一种比较有发展潜力的方法。FPC相关
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备将多个单层 FPC 压合在一起，通过钻孔后，对孔进行金属化处理使多层电路导通形成多层

FPC   具备单层 FPC 优势，通过迭层使单位面积上能够负载的高精度线路数量倍增   数据来源

：公开资料整理
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